附件1：报名表
第三届海外人才上海自贸区创业汇报名表

	基 本 情 况

	
中 文 名：                 英 文 名：             性  别：              国  籍：             
现居城市：                 护照号码(必填)：                                
联系电话：                 电子邮箱(必填)：                             





	学 习 经 历

	留学国家(地区)
	
	最高学位
	

	教育经历
	起止年月
	院校/机构
	专业
	学位

	国内
	
	
	
	

	国外
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	工 作 经 历

	海外工作年限 
	
	国内工作年限
	
	技能/专长领域范围
	

	起至年月
	国家
	工作单位及职务
	职责描述

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	人才项目类别
(可多选)



	□IC设计□IC制造□IC封装测试□新材料□消费电子□大数据□AI
□汽车电子□生物医药 □物联网  □新能源 □环保 □其它， 请注明：                 














 注意事项：
1） 请于北京时间2018年7月30日下午5点前将报名材料（报名表、商业计划书和资质证明）发送至报名邮箱：chinatrip2018@swiss-sino.org;
2）所有材料只接受中文或英文版本；
[bookmark: _GoBack]2）我们在收到报名表并审核通过后，将以邮件方式通知您审核结果;
3）本表各项信息将会受到严格保密，仅用于此次活动的落地对接，活动主办方保有最终解释权。

	
 项 目 信 息

	项目名称：                                                                                          

	推荐机构
	□ 英特微能   □ 太库     □ 创智空间     □ 迈科技    □其它， 请注明：             

	成果持有者
	□ 本人       □ 合伙       □ 机构

	项目专利
情况
	□ 已注册专利，注册国家：                          ，专利号:                            
□ 正在申请，申请国家：                            ，受理号:                            
□ 没有专利

	项目摘要： 
项目简介（300字内，项目理念、特点、获奖情况、财务数据，本段信息将用于对外展示）





产品优势（300字内，主要技术指标，专利情况，技术成熟度等）






产业化前景（300字内，应用领域、竞争格局等）






落地规划（300字，计划采用何种方式落地上海）








	发展需求
	□融资需求：意向融资金额：                                            
□产业需求：意向合作企业：                                            

	是否愿意参加后续活动/服务
	□愿意□不愿意

	落地意愿
	□非常愿意□比较愿意     □愿意     □不太愿意     □非常不愿意

	其他需求
	



